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一、中文摘要(本文全採12號字 )
本文應用有限元素法來探討CPU散熱鰭片的溫度與熱應力之影響。分析CPU散熱鰭片在操作的過程中，因散熱問題所產生的溫度場和三維熱應力分佈，以及因為溫度變化所引起的熱應力效應及其對CPU散熱鰭片的影響。
 TOC \o "1-3" \h \z 二、前言
近幾年來，台灣的半導體產業可說是維繫國家經濟動脈的根本。而隨著電子科技、半導體產業的蓬勃發展，積體電路技術不斷的提昇，需求量不斷增加，使得半導體產品必須走向高性能化、高處理速度、高穩定性以及輕薄化的方向發展，以符合消費大眾的需求。
三、研究目的
半導體的尺寸逐漸小型化，使其單位體積散發出來的熱量越來越高，也使其工作效率降低、無法正常運作。因此，半導體的散熱問題就變得越來越難處理，也越來越重要。所以解決半導體的散熱問題，便成為半導體產業急待處理的課題。
四、研究方法
熱傳遞的方式依介質的不同可以分為傳導、對流及輻射三種。這三種傳遞方式可以同時存在或是個別存在於介質間做熱的傳遞，本文將不考慮熱輻射的現象。
五、結果與討論
在有限元素ANSYS軟體分析上，因為是建立三維之網格化，且加入了熱流整合之分析，因此可以正確地執行散熱鰭片在自然對流及強迫對流中之熱傳分析，求得了更準確的分析資料。
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